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Genel bakis

1 Genel bakis

1.1 Uygulama alani

VEGAPULS 6X, sivilarin ve kati malzemelerin surekli seviye dl¢climinde
kullanilan bir radar sensérdur.

Sivilarnin élgiimiinde sundugu 6zel avantajlar arasinda kiiguk tanklarda
veya dar yerlerde sagladigi kiiguk proses baglantilari bulunur. Son derece
iyi olan sinyal odaklanma kabiliyeti nedeniyle, icinde karigtirma terti-

bati veya 1sitma sarmallari gibi ¢ok farkli donanimlar bulunan tanklarda
kullanilir.

Cihaz, icinde kati malzemeler bulunan ¢ok yUksek silolar, biylk ambarlar
ve bolmeli haznelerde cok farkli proses sartlari altinda yapilacak seviye
Olctimlerinde kullanmak icin idealdir. VEGAPULS 6X, kapsUlenmis plastik
bir anten veya metal flans icine entegre edilmis bir mercek anteni ile
donatiimistir.

1.2 Uygulamalar

VEGAPULS 6X hemen hemen tim endustri kollarinda ve uygulamala-
rinda kullanilabilir. Secimi ve ayarlanmasi uygulama yénelimli kolay bir
konfiglrasyon ile ve devreye alim iglemi ile yaplilir.

1.3 Avantajlariniz

e Temassiz yapilan 6lcimu sayesinde bakim gerektirmeyen kullanim
e Yipranma ve bakim olmadigindan sistem mevcudiyeti de yliksek
e Islem kosullarindan bagimsiz, hassas 6l¢iim sonuglari

1.4 Elektronik modeller
Cihazin farkli elektronik modelleri mevcuttur.

iki ve dort telli modelde 4 ... 20 mA/HART'In yanisira Profibus PA, Foun-
dation Fieldbus ve Modbus protokollt dijital modelleri de mevcuttur.

Bunlardan baska VEGAPULS 6X entegre bir asiri gerilim givenligi, ek bir
elektrik ¢ikisi ve entegre radyo modulu PLISCMOBILE 81 ile de konfiglire
edilebilir.

1.5 Ayar

Olciim noktasinda kontrol

Cihazin kontroli, opsiyonel olarak entegre edilebilen PLICSCOM goster-
ge ve ayar moduli veya PACTware ve buna uyan DTM'i olan bir bilgisayar
Uzerinden saglanir.

Bluetooth ile kablosuz kullanim

Gosterge ve ayar modelinin Bluetooth modeli sayesinde standart isletim
cihazlarina kablosuz bir baglanti yapmak mimkuindur. Bu cihazlara,
iOS- veya Android isletim sistemi olan akilli telefonlar/tabletleri ya da
PACTware'i ve Bluetooth-USB adaptorleri olan bilgisayarlari érnek olarak
g0sterebiliriz.

Res. 1: Standart isletim cihazlarina kablosuz baglant

Kullanim bu durumda Apple App Store veya Google Play Store'dan ucret-
siz olarak alinan bir App uygulamasiyla ya da PACTware kullanim yazilimi
ve DTM'i lizerinden saglanir.

Res. 2: PACTware uygulamasi veya uygulama ile kullanim

Yabanci sistemler lizerinden kullaniimasi
HART-Communicator veya AMS™ oder PDM gibi Ureticiye 6zel program-
lar Gzerinden yerine getirilebilen baska ayar secenekleri mevcuttur.
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Teknik 6zellikler

2 Teknik ozellikler

VEGAPULS 6X

Olgiim aralig: en fazla 120 m (393.7 ft)
Modele bagh olarak él¢iim |<1mm
sapmasi

Isin acisi, antene bagl o- 3°

larak

Olgiim frekansi

W bandi (80 GHz teknolojisi)
C-Bandi (6 GHz-Teknolojisi)
K bandi (26 GHz teknolojisi)

Proses baglantisi

Montaj bilezigi

DN 80, 3" tizeri sikistirma flansi

Disli G%4, Y2 NPT uzeri

DN 20, 34" tizeri flanglan

Kapsiillenmig anten sistemi flanglari DN 50, 2" ve lizerinde
DN 100, 4" Gzeri doner baglanti flanglar

Proses basinci

-1 ... 25 bar (-100 ... 2500 kPa/-14.5 ... 362.6 psig)

Proses sicakligi

-196 ... +450 °C (-321 ... +842 °F)

Cevre, depo ve nakliye si-
cakhigi

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Calisma gerilimi 12...35VDC

Cikis sinyali 4 ... 20 mA/HART
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Modbus

Bluetooth, standart Bluetooth 5.0

Erisim kapsami tipi 25m (82 ft) "

Ayar

PLICSCOM gbsterge ve ayar modulli
PACTware/DTM

FDI, PA-DIM dahil

VEGA Tools uygulamasi

EDD

IEC 60529'ye gore koru-
ma sinifi

IP66/IP67
IP66/IP68 (0,2 bar)
IP68 (1 bar)
IPB9K

NEMA'ya gore koruma

Type 4X
Type 6P

" Yerel kosullara baghdir
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Calisma temeli

3 Calisma temeli

3.1  Ol¢cme prensibi

Radar teknolojisinin 6lciim yéntemi

Cihaz, anteni lGzerinden yiksek frekansli bir radar sinyali génderir.
Goénderilen sinyal malzemenin ylizeyinden yansitilir ve anten bunu yanki
olarak algilar. Gonderilen ve algilanan sinyal arasindaki fark, sensériin
elektronik aksamindaki 6zel algoritmalar tarafindan hesaplanir ve seviye
birimine ¢evrilir.

3.2 Olgiim ortamlar

Sivilar

80 GHz teknoloji sensorleri, sivilarda surekli seviye élgiminde kullanilir-
lar. Proses baglantilarinin kiigiik olmasi, kii¢lik tanklarda ve dar yer kosul-
larinda yapilacak 6lgcimler igin 6zel bir avantaj olusturur. Son derece iyi
olan sinyal odaklanma kabiliyeti nedeniyle, i¢inde karistirma tertibati veya
1sitma sarmallari gibi cok farkli donanimlar bulunan tanklarda kullanilirlar.

6 GHz ve 26 GHz teknolojileri aseton, amonyak veya ¢6ziici maddeler
gibi farkli malzemelerin surekli seviye 6lcimiinde kullanilir.

Doékiim malzemeleri
80 GHz teknoloji sensorleri ayni sekilde kati malzemelerin surekli seviye
Slciminde de kullanilir.

Sinyallerin son derece iyi odaklanma kabiliyeti sayesinde silolarin igindeki
donanimlar ve silo duvarlarindaki yapismalardan hicbir sekilde etki-
lenmez. Olciimlerin kati malzemelerde en iyi sekilde yapilabilmesi igin
gelistiriimis yUksek hassasliktaki elektronik aksam, ¢ok farkl Grlinlerin
seviye olcumlerinin 120 metreye kadar mesafelerden guvenilir bir sekilde
yapilmasini saglar.

3.3 Anten sistemi

—
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Res. 3: Standart uygulamalar icin VEGAPULS 6X anten sistemi

1 Plastik huni anten

2  Entegre anten sistemli digli
3 Kapstillii anten sistemli flans
4 Hijyen baglantisi

5 Hunianten

6

Lens antenli flang

Plastik huni anten
Plastik horn antenli VEGAPULS 6X, basit proses kosullarinda sivilarin
veya kati malzemelerin surekli seviye 6lcimu icin éngérulmustur.

Bu model, Uzeri acik kanallarda debi 6lcumleri, acik sularda sivi seviye 6l-
¢Umdu ve her tir haznede kati malzemelerin élgiimiine 6zellikle elveriglidir.

Entegre anten sistemli digli
Entegre anten sistemli dislisi olan VEGAPULS 6X, sivilarin strekli seviye
olgimande kullanilir.

Cihazin kuglk proses baglantilan kiigik tanklarda, son derece iyi odak-
lanma kabiliyeti ise blytk tanklardaki uygulamalarda ¢cok 6zel avantajlar
sunar.

Kapsiillenmis anten sistemi olan flans, hijyen baglantisi
Bu tir anten sistemleri olan VEGAPULS 6X, agresif sivilarda veya hij-
yenik kosullarin yerine getiriimesi gereken uygulamalarda surekli seviye
6lcimiinde kullanilir. Cihaz, depo tanklarinda, proses haznelerinde,
dozajlama haznelerinde ve reaktérlerde kullanim igin uygundur.

Lens antenli flans
Flansh lens antenli VEGAPULS 6X, kati malzemelerin strekli 6lctiminde
kullantlir.

Bu model, ¢ok yuksek silolarda, bliyuk ambarlarda ve bélmeli haznelerde
seviye 6lcimi yapmak icin idealdir.

= =
]
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Res. 4: VEGAPULS 6X'in 6zel uygulamalar icin anten sistemi

Huni anten

Dikey boru anten
Kavisli anten borusu
Canak anten

AN =

Horn anten, dikey boru anten

Horn veya dikey anten borulu VEGAPULS 6X, sivilarda surekli seviye 6l-
cumande kullanilir. Bu model, depo haznelerinde, santrallarda ve proses
haznelerindeki uygulamalarda, ayni zamanda zor proses kosullarinda
kullanim igin de uygundur.

Tipik Grtnler ¢ézuculer, hidrokarbonlar ve yakitlardir.

Kavisli anten borulari

Kavisli anten borusu olan VEGAPULS 6X, sivilarin dar yerlerde bulunan
kurulumlarda ve zorlu proses kosullarinda surekli seviye élgima igin
kullanilir.

Bu model proses tanklarinda ve reaktérlerdeki uygulamalarda kullanima
elveriglidir.

Canak anten
Canak anteni olan VEGAPULS 6X, €, degeri digik malzemelerin uzun
mesafeli dlctimleri igin ézellikle elveriglidir.
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Cihaz secimi

4 Cihaz sec¢imi

Uygulama

Anten modeli

Plastik
huni an-
ten

Entegre
anten sis-
temli digli

Kapsillenmis
anten siste-
mi olan flans,
hijyen bag-
lantisi

Lens
antenli
flang

Huni an-
ten

Dikey
boru an-
ten

Anten u-
zantisi

Canak
anten

Sivilar

Tank:

Karigtirma kabi

Dozaj kabi

Tepkime haznesi

Doldurma kabi

Bypass borusunda élgim

Kap/biriktirme havuzu

Plastik tank (tank kapagindan gegerek 6l-
¢lim)

® ®§ O 0O0C|le 0 o

Tasinabilir plastik tank (IBC)

Acik sularda sivi seviye élgimu

Debi 6l¢limi kanal/tasma

Pompalama istasyonu / Pompa biriktir-
me kabi

[cANeRN BN J

Yagmur savaklari

(e}

Do6kiim malze-
meleri

Silo (ince ve uzun)

Tank (Blyuk hacimli)

Hizli doldurmali tank

Konkasor

Yigin (noktasal 6lguim/profil tespiti)

Prosesler

Kolay ve sorunsuz proses kosullari

Zor proses kosullari

® O

® O

Agresif sivilar

Hava kaparcigi veya kdpik olusmasi

Yizeyde dalgalanma

Buhar veya yogusma olusumu

Yapigmalar

® e e o O

Branglar

Kimya

Eneriji Gretimi

Gida malzemesi

Metal ¢ikarma

Acik sular

Kagit

Petrokimya

ilag

[ BN BN BN BN BN BN BN BN BN REchNoRNoNN BN J

Gemi ingaati

Cevre ve geri kazanim

® e e O e

Su, atik su

O |0

Cimento endUstrisi

® O

® O e

[ AN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN NECRN BN BN NNoNN BiNe]

® Tavsiye edilen tipik kullanim
O  Tipik olmayan ama mdmkdn olan kullanim
—  Ongériilmemis kullanim
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Anten secimi

5 Anten secimi

Model Biyiklik Isin aci- | Proses sicakligi ¥ | Proses basinci ¥ Malzeme ile Sivilar | Dékiim
si? temas eden ham- malze-
madeler meleri
Plastik huni anten
*» -40 ... +80°C -1...2bar
DN 80 3° . Anten: PP [} [ )
l -40 ... +176 °F -100 ... 200 kPa/-14.5 ... 29.1 psig
Entegre anten sistemli digli G%, % NPT 14° [ ] -
@» G1, 1 NPT 10° [} -
13 1 o .
! ?1) ﬁ’PT 107 | 40...4250°C  |-1... 40 bar Anten: PEEK ¢ ©
2 R ) Sizdirmazlik: FKM,
(+250 °C) -40 ... +482 °F -100 ... 4000 kPa/-14.5 ... 580.2 psig FFKM. EPDM
G1%, 7° L o
1%2 NPT
(+150 °C)
Kapsiilli anten sistemli flang >DN 25 10° [ ] -
o >DN 50, 2" 6° |-60 ... +200°C -1 ... 25 bar ® o
. Anten: PTFE, PFA
L > DN 80, 3" 3° 76 ... +392 °F -100 ... 2500 kPa/-14.5 ... 362.6 psig ° e}
Hijyen baglantilari >DN 25 10° [} -
Anten: PEEK
o >DN 50, 2" 8°  |-40...+150°C -1...25 bar Sizdirmazlik: PT- o o
m -40 ... +302 °F -100 ... 2500 kPa/-14.5 ... 362.6 psig FE, FKM, FFKM,
EPDM
Huni anten 240 mm 7° -40 ... +150°C [ J (0]
L) 248 mm 6° -40 ... +302 °F Anten eglestirme ® o
e %75 mm 30 -40 ... +250 °C -1 ... 160 bar konisi: seramik ° °
‘N -40 ... +482 °F -100 ... 16000 kPa/-14.5 ... 2320 psig | Sizdirmazlik: FKM,
196 ... +450 °C FFKM, grafit
-321 ... +842 °F
Lens antenli flang > DN 80, 3" 3° -40 ... +250 °C -1...3bar Anten: PEEK (@] [ ]
P -40 ... +482 °F -100 ... 300 kPa/-14.5 ... 43.5 psig Sizdirmazlik: FKM,
? FFKM, EPDM
=
® Tavsiye edilen tipik kullanim
O  Tipik olmayan ama mdmkdn olan kullanim

—  Ongériilmemis kullanim

2 Radar sinyalin en yiksek eneriili oldugu alan

3 Proses baglantisina gére

4 Proses baglantisina gére

Radar




Govdeye genel bakis

6 Govdeye genel bakis

Plastik PBT o} Q L
| =7 )

Koruma tipi 1P66/IP67 IP66/IP67

Model Tek hiicre iki hiicre

Uygulama alani Endustri cevresi Endustri gevresi

Aliiminyum 1 Q 1
L] »
% | =7 )

Koruma tipi IP66/IP67, IP66/1P68 (1 bar) IP66/I1P67, IP66/IP68 (1 bar)

Model Tek hiicre iki hicre

Uygulama alani

Mekanik stresi yuksek endustri cevresi

Mekanik stresi yuksek endustri cevresi

Paslanmaz celik 316L

Koruma tipi

IP66/IP67

IP66/IP67, IP66/IP68 (1 bar)

IP66/IP67, IP66/IP68 (1 bar)

Model

Elektropolize tek hiicre

Bir hiicre, hassas dokiim

Hassas dokim iki htcre

Uygulama alani

Agresif cevre, gida, ilag

Agresif cevre, siddetli mekanik stres

Agresif cevre, siddetli mekanik stres

Radar
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Elektronik - iki telli baglanti 4 ... 20 mA/HART

7 Elektronik - iki telli baglanti 4 ... 20 mA/HART

Elektronigin yapisi

Takilir gikarilir elektronik cihazin elektronik bélmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatér tarafindan degistirilebilir. Titresimlere ve neme
kars! korunmasi igin tamamen kaliplanmistir.

Elektronigin st kisminda gu¢ kaynagt i¢in baglanti klemensleri ve para-
metrelemede kullaniimak igin 1°C aray(izI{i kontak pini vardir. Iki hiicreli
gbvdede baglanti klemensleri ayri baglanti béimesinde tutulur.

Giic kaynagi
Gc kaynagi ve akim sinyali ayni iki damarl baglanti kablosu Gizerinden
calisir. Calisma gerilimi bir cihaz modelinden digerine farklilik gdsterebilir.

Sebeke akim devresinin kaynak devresinden glivenli bir sekilde ayriimasi
icin DIN EN 61140 VDE 0140-1'e uygun hareket edin.

Gug kaynagi verileri
e Calisma gerilimi
- 12...35VDC

Gug¢ kaynagi hakkindaki daha fazla veriyi kullandiginiz cihazin kullanim
kilavuzundaki " Teknik veriler" bélumunden bulabilirsiniz.

Baglanti kablosu

Cihaz piyasada bulunan blendajsiz iki telli kablo ile baglanir. Sanayi icin
EN 61326-1 test degerlerinin izerinde bir elektromanyetik parazitlenme
beklendigi takdirde yaltimli kablo kullaniimaldir.

HART multidrop modundayken genel olarak blendajl bir kablo kullanma-
nizi tavsiye ederiz.

Kablo yalitimlama ve topraklama

Yalitimlanmis kablo gerektigi takdirde, kablo yalitimini iki tarafli olarak top-
raklama potansiyeline baglamanizi tavsiye ederiz. Yalitim sensérde dog-
rudan i¢ topraklama terminaline baglanmalidir. Gévdedeki dis topraklama
terminali disiik empedans olarak toprak gerilimine baglanmis olmalidir.

Bir hiicreli gévdenin baglantisi

4..20mA Display 3
| i | |

(SIS
1) 267 5 6 7 8 @

Res. 5: Tek hiicreli gévdede elektronik ve baglanti béimesi
Gli¢ kaynadi, sinyal ¢ikigi

Gésterge ve ayar modlilii ya da arayliz adaptérii igin
Bagimsiz gériintti ve kontrol birimi

Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

NN =

iki hiicreli gévdenin baglantisi

2
(O)
O
4..20mA Display 3
11 | B | R | | A |
-) SIS
k) R 5 6 7 8 e
D=
[——

Res. 6: Iki hiicreli gévde - baglanti bélmesi

Gli¢ kaynadi, sinyal ¢ikigi

Gésterge ve ayar modlilii ya da arayliz adaptérii icin
Bagimsiz gériintii ve kontrol birimi

Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

RNV

iki hiicreli gévdenin baglantisi - agiri gerilim giivenligi ile

2
(o]
()
4..20mA Display 3
{ I | | | B | S | I | .|
» NN ]
k) Py 5 6 7 8 e
+”T\
_:H‘_

Res. 7: Iki hiicreli gévde - baglanti bélmesi

Gli¢ kaynagi, sinyal ¢ikisi

Gosterge ve ayar modlilii ya da arayliz adaptorti icin
Bagimsiz gértintii ve kontrol birimi

Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

NN~

iki hiicreli gévdenin baglantisi - arti ikinci bir elektrik ¢ikig

» e 265 7+) 180

+ =0 i S
- :‘HJ_ _ _\WLT, + @

Res. 8: Iki hiicreli gévdenin baglanti bélmesi - arti ikinci bir elektrik cikisi
1 Birinci akim ¢ikisi (1) - Glg kaynagi ve sinyal ¢ikisi sensér (HART)
2 Ikinci akim ¢ikisi (1l) - Gli¢ kaynagdi ve sinyal ¢ikisi (HART'siz)

3  Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi igin toprak terminali

Radar
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8 Elektronik - iki telli 4 ... 20 mA/HART, entegre radyo modiilii olan PLICSMOBILE 81

Elektronigin yapisi

Takilir gikarilir elektronik cihazin elektronik bélmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatér tarafindan degistirilebilir. Titresimlere ve neme
kars! korunmasi igin tamamen kaliplanmistir.

Elektronigin st kisminda gu¢ kaynagt i¢in baglanti klemensleri ve para-
metrelemede kullaniimak igin 1°C aray(izI{i kontak pini vardir. Iki hiicreli
gbvdede baglanti klemensleri ayri baglanti béimesinde tutulur.

Giic kaynagi
Elektrik beslemesi entegre radyo modulii PLICSMOBILE 81 (izerinden
yapllir.

G¢ kaynagd verilerini kullandidiniz cihazin kullanim kilavuzundaki " Tek-
nik veriler" béliumunden bulabilirsiniz.

Sebeke akim devresinin kaynak devresinden glivenli bir sekilde ayriimasi
icin DIN EN 61140 VDE 0140-1'e uygun hareket edin.

Gug kaynagi verileri
e Calisma gerilimi
- 96...32VDC

Gug kaynagi hakkindaki daha fazla veriyi kullandiginiz cihazin kullanim
kilavuzundaki " Teknik veriler" bélimunden bulabilirsiniz.

Baglanti kablosu

Cihaz piyasada bulunan blendajsiz iki telli kablo ile baglanir. Sanayi icin
EN 61326-1 test degerlerinin izerinde bir elektromanyetik parazitlenme
beklendigi takdirde yaltimli kablo kullaniimaldir.

HART multidrop modundayken genel olarak blendajl bir kablo kullanma-
nizi tavsiye ederiz.

Kablo yalitimlama ve topraklama

Yalitimlanmig kablo gerektigi takdirde, kablo yalitimini iki tarafli olarak top-
raklama potansiyeline baglamanizi tavsiye ederiz. Yalitim sensérde dog-
rudan i¢ topraklama terminaline baglanmalidir. Govdedeki dis topraklama
terminali diistik empedans olarak toprak gerilimine baglanmig olmalidir.

Bir hiicreli gévdenin baglantisi

4..20mA Display 3

1

i) o "5 6 7 8 @

Res. 9: Tek hiicreli gévdede elektronik ve baglanti béimesi
Gli¢ kaynadi, sinyal ¢ikigi

Gésterge ve ayar modlilii ya da arayliz adaptérii icin
Bagimsiz gériintii ve kontrol birimi

Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

AW =

Baglanti - PLICSMOBILE 81 radyo modiilii

B
=1

Qsens OfHon

Res. 10: Baglanti alani - PLICSMOBILE 81 radyo mod(ilti

1

Gli¢ kaynagi

Daha fazla sensor baglantisi HART-Multidrop lizerinden

Res. 11: Daha fazla plics® sensoéri baglantisi

OOANWN =

Sensér baglanti kablosu

plics® serisinden HART sensorti

Sensér kaynagi/HART iletisimi igin kahverengi kablo (+)
Sensér kaynagi/HART iletisimi icin mavi kablo (-)

Diger HART sensorlerin baglantisi

Yalitiimasi gereken kullanilmamus teller (Ex modelinde yok)

10
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Elektronik - Dért telli baglanti 4 ... 20 mA/HART

9 Elektronik - Dort telli baglanti 4 ... 20 mA/HART

Elektronigin yapisi

Takilir gikarilir elektronik cihazin elektronik bélmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatér tarafindan degistirilebilir. Titresimlere ve neme
kars! korunmasi igin tamamen kaliplanmistir.

Elektronik aksamin Ust tarfainda, parametreleme icin kontak pimleri olan

I2C arayiizii bulunur. Elektrik beslemesinin baglanti klemensleri ayri bir
baglanti alaninda bulunur.

Giic kaynagi
Gc kaynagdi ve elektrik ¢ikisi, ydnetmeliklerin emniyet agisindan ayirmayi
6ngérdugu durumlarda, ayriimis iki telli baglanti kablosu Gzerinden yapilir.
e Duisuk voltajli akim modeli igin ¢calisma gerilimi

- 9,6...48VDC, 20 ... 42V AC, 50/60 Hz
e Sebeke gerilimi modeli igin ¢calisma gerilimi

- 90...253V AC, 50/60 Hz

Baglanti kablosu

4 ... 20 mA'lik akim ¢ikigl piyasada bulunan yalitimsiz iki telli kablo ile
baglanir. Sanayi icin EN 61326 test degerlerinin lzerinde bir elektroman-
yetik parazitlenme beklendigi takdirde yalitimli kablo kullaniimalidir.

Besleme gerilimi icin onaylanmig, PE telli bir kurulum kablosu gerekmek-
tedir.

Kablo yalitimlama ve topraklama

Yalitimlanmis kablo gerektigi takdirde, kablo yalitimini iki tarafli olarak top-
raklama potansiyeline baglamanizi tavsiye ederiz. Yalitim sensérde dog-
rudan i¢ topraklama terminaline baglanmalidir. Gévdedeki dis topraklama
terminali diisiik empedans olarak toprak gerilimine baglanmis olmalidir.

Elektronik bélmesi - iki hiicreli gévde

2
‘ 4...20mA Display
hop5—15 |6 |7 [8
]
@ E,;] @
/)=
Res. 12: Elektronik béimesi - iki hticreli gévde
1 Baglanti alani icin i¢ baglanti
2  Gosterge ve ayar modiilii ya da arayiiz adaptort igin
iki hiicreli gévdelerde baglanti - Algak gerilim
4..20mA
power supply
{ MR | D | D | |
-) (S ]
) Py 5| 6| 7| 8
+IL == +
-IN i — +

Res. 13: Iki hiicreli gévdelerde baglant: alani - Algak gerilim

iki hiicreli gdvdelerde baglanti - Sebeke gerilimi

power supply

+/L
—/N

— +
PE @@ ="

Res. 14: Cift hiicreli gévdelerde baglanti alani - Sebeke gerilimi

lisma topragi

Klemens Fonksiyon Polarite
1 Gug kaynag +/L

2 Gug kaynag -/N

5 4 - 20 mA'lik ¢ikis (aktif) +

6 4 - 20 mA'lik cikis (pasif) +

7 Kutle - Gikis -

8 CSA geregince kurulum igin ¢a-

Radar
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Elektronik - Profibus PA

10 Elektronik - Profibus PA

Elektronigin yapisi

Takilir gikarilir elektronik cihazin elektronik bélmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatér tarafindan degistirilebilir. Titresimlere ve neme
kars! korunmasi igin tamamen kaliplanmistir.

Elektronigin st kisminda gu¢ kaynagt i¢in baglanti klemensleri ve para-
metrelemede kullaniimak igin 1°C aray(izI{i kontak pini vardir. Iki hiicreli
gbvdede baglanti klemensleri ayri baglanti béimesinde tutulur.

Giic kaynagi
Enerji baglantisi bir Profibus-DP-/PA iletisim ag ile saglanr.
Guc kaynagd verileri
o Calisma gerilimi
- 9..832VDC

e DP/PA segment kuplérli basina sensoérlerin maks. sayisi
- 32

Baglanti kablosu

Baglanti, Profibus spesifikasyonlarinda belirtildigi sekilde blendajl bir
kablo ile yapiimaktadir.

Tum kurulumun, profibus spesifikasyonlarina uygun sekilde yapiimasi ge-

rekmektedir. Ozellikle, veri yolunun bitisinin dogru tamamlama direncleri
Uzerinden olmasina dikkate alin.

Kablo yalitimlama ve topraklama

Voltaj reglilatorlii sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda, bag-
lanti kutusunda ve sensérde dogrudan topraklama gerilimine baglagin.
Bunun i¢in sensérdeki blendaj i¢ topraklama terminaline bagh olmalidir.
Govdedeki dis topraklama terminali voltaj regllatoriine diisiik empe-
dansta baglanmis olmalidir.

Voltaj reglilatorstz sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda ve
sensorde dogrudan topraklama potansiyeline getirin. Baglanti kutusun-
da (T aynstirici), kisa disi konektorlt kablonun sensére olan blendaji ne
topraklama gerilimine ne de baska bir kablo blendajina baglanabilir.

Bir hiicreli gévdenin baglantisi

Elektronik bélmesi - iki hiicreli gévde

o 3
9

Ol
(o)

(8 ::: é

Bus

M) 26 5 6 7 8

)

Res. 15: Tek hiicreli gévdede elektronik ve baglanti béimesi
Gli¢ kaynagi/sinyal ¢ikigi

Gésterge ve ayar modlilii ya da araytiz adaptorti icin

Veri yolu adresi icin segme anahtari

Bagimsiz gértintti ve kontrol birimi

Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

O WN =

Res. 16: Elektronik bélmesi - iki hticreli gévde

1 Baglanti alani i¢in i¢ baglanti
2  Gésterge ve ayar modiilli ya da port adaptérii icin kontak pimleri
3 Veriyolu adresi icin se¢me anahtari

iki hiicreli gévdenin baglantis

2
(O)
0|
Bus 3
[ . { S | A | N | .|
OO
1) |26 5 6 7 8 9
4=
_T,‘H‘_

Res. 17: Iki hticreli gévdenin baglant: alani

1 Glcg kaynagi, sinyal ¢ikisi

Gésterge ve ayar modlilii ya da arayliz adaptérii icin
Bagimsiz gériintii ve kontrol birimi

3
4 Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi igin toprak terminali

12
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Elektronik - Foundation Fieldbus

11 Elekironik - Foundation Fieldbus

Elektronigin yapisi

Takilir gikarilir elektronik cihazin elektronik bélmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatér tarafindan degistirilebilir. Titresimlere ve neme
kars! korunmasi igin tamamen kaliplanmistir.

Elektronigin st kisminda gu¢ kaynagt i¢in baglanti klemensleri ve para-
metrelemede kullaniimak igin 1°C aray(izI{i kontak pini vardir. Iki hiicreli
gbvdede baglanti klemensleri ayri baglanti béimesinde tutulur.

Giic kaynagi
Gg, H1 alan veri yolu kablosu tizerinden verilmektedir.
Guc kaynagd verileri
o Calisma gerilimi
- 9..32VDC

o Maks. sensdr sayisi
- 32

Baglanti kablosu

Baglanti, saha veri yolu spesifikasyonlarinda belirtildigi sekilde blendajli
bir kablo ile yapiimaktadir.

Tam kurulumun, saha veri yolu spesifikasyonlarina uygun sekilde yapil-
masi gerekmektedir. Ozellikle, veri yolunun bitisinin dogru tamamlama
direncleri Uzerinden olmasina dikkate alin.

Kablo yalitimlama ve topraklama

Voltaj reglilatorlii sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda, bag-
lanti kutusunda ve sensérde dogrudan topraklama gerilimine baglagin.
Bunun i¢in sensérdeki blendaj i¢ topraklama terminaline bagh olmalidir.
Govdedeki dis topraklama terminali voltaj regllatoriine diisiik empe-
dansta baglanmis olmalidir.

Voltaj reglilatorstz sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda ve
sensorde dogrudan topraklama potansiyeline getirin. Baglanti kutusun-
da (T aynstirici), kisa disi konektorlt kablonun sensére olan blendaji ne
topraklama gerilimine ne de baska bir kablo blendajina baglanabilir.

Bir hiicreli gévde

e ey 5 |6 (7 |8

@ %(D

Res. 18: Tek hticreli gévdede elektronik ve baglanti bélmesi

Gli¢ kaynadi/sinyal ¢ikisi

Goésterge ve ayar modlilii ya da port adaptéri igin kontak pimleri
Veri yolu adresi icin segme anahtari

Bagimsiz gériintii ve kontrol birimi

Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

(S NIV NEEN

Elektronik bélmesi - iki hiicreli gévde

Res. 19: Elektronik bélmesi - iki hticreli gévde

1 Baglanti alani i¢in i¢ baglanti
2  Gésterge ve ayar modiilli ya da port adaptérii icin kontak pimleri
3  Simiilasyon anahtari ("1" = Simiilasyon serbest halde kullanim)

iki hiicreli gévdenin baglantis

[oXe)

|| = | | | | |
OO

et

Res. 20: Iki hiicreli gévde - baglanti bélmesi
1 Glcg kaynagi, sinyal ¢ikisi
Goésterge ve ayar modlilii ya da arayliz adaptérii icin
3  Bagimsiz gériinti ve kontrol birimi
4 Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi igin toprak terminali

Radar
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Elektronik - Modbus, Levelmaster protokoli

12 Elektronik - Modbus, Levelmaster protokoli

Elektronigin yapisi

Takilir gikarilir elektronik cihazin elektronik bélmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatér tarafindan degistirilebilir. Titresimlere ve neme
kars! korunmasi igin tamamen kaliplanmistir.

Parametrelendiriime igin elektronik Unitesinin Ust tarafinda USB arayiiz
fisi bulunur.

Gug kaynagina ve modbus'a baglanti igin, baglanti klemensleri olan ek
elektronik Unite ayri bir baglanti bélmesinde bulunur.

Giic kaynagi
Gi¢ kaynagi modbus host (RTU) tzerinden saglanir.
o Calisma gerilimi

- 8...30VDC

o Maks. sensdr sayisi
- 32

Baglanti kablosu

Cihaz piyasada bulunan RS 485 igin uygun bukulmus iki telli kablo ile
baglanir. Sanayi icin EN 61326 test degerlerinin Gizerinde bir elektroman-
yetik parazitlenme beklendigi takdirde manyetik blendajli kablo kullanil-
malidir.

Gug kaynagi iki telli ayr bir kablo gereklidir.

Tum kurulumun, saha veri yolu spesifikasyonlarina uygun sekilde yapil-
masi gerekmektedir. Ozellikle, veri yolunun bitisinin dogru tamamlama
direncleri (izerinden olmasina dikkate alin.

Kablo yalitimlama ve topraklama

Voltaj reglilatorlii sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda, bag-
lanti kutusunda ve sensérde dogrudan topraklama gerilimine baglagin.
Bunun i¢in sensérdeki blendaj i¢ topraklama terminaline bagh olmalidir.
Govdedeki dis topraklama terminali voltaj regilatérine disiik empe-
dansta baglanmis olmalidir.

Voltaj reglilatdrsiz sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda ve
sensorde dogrudan topraklama potansiyeline getirin. Baglanti kutusun-
da (T aynstirici), kisa disi konektorlt kablonun sensére olan blendaji ne
topraklama gerilimine ne de baska bir kablo blendajina baglanabilir.

iki hiicreli gévdenin baglantis

1
UsB i00BUS
225
power supply 8 o &
2
| | o | = | e | | | |
off on [ (=)
10 2 3[4] 5
+ I +
@ @) ®
i/|=

Res. 21: Iki hiicreli gévde - baglanti béimesi

1 USB araylizii

2  Entegre planlama direnci (120 Q) i¢in stirgdili salter
3  Modbus sinyali

4 Glg kaynagi

14
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Ayar

13 Ayar

13.1 Ol¢iim noktasinda kontrol

Tuslarla gésterge ve ayar modiiliinden

Eklentisi yapilabilen gdsterge ve ayar modli élgim degerinin gérintu-
lenmesini, kumanda segiminin ve taninin yapilmasini saglar. Tam nokta
matrisli aydinlatiimis ekranla ve kumanda i¢in dort tusla donatilmigtir.

Res. 22: Bir hiicreli gévdede gésterge ve ayar mod(illi

PACTware/DTM'e sahip bir bilgisayardan

Bilgisayarin baglantisi icin VEGACONNECT arayuiz transdUktori ge-
rekmektedir. Bu, sensdre, gésterge ve ayar modulinin yerine takilir ve
bilgisayarin USB arayuizline baglanir.

Res. 23: VEGACONNECT ve USB yoluyla bilgisayar baglantisi
VEGACONNECT

Sensér

Bilgisayara USB kablosu

PACTware/DTM'li bilgisayar

AW =

PACTware, alan cihazlarinin konfigirasyonu, parametrelenmesi, doku-
mantasyonu ve tanisi igin kullanilan bir kumanda yazilimidir. Buna ait
cihaz surdcdleri DTM olarak adlandirimaktadir.

13.2 Olciim noktasi cevresinde kontrol - Bluetooth
ile kablosuz

Bir akilli telefon/tablet lizerinden

Entegre Bluetooth fonksiyonuna sahip gésterge ve ayar moduli iOS veya
Android kumanda sistemli akilli telefonlara/tabletlere kablosuz olarak
baglantiyl saglamaktadir. Kontrol, Apple App Store veya Google Play Sto-
re'dan indirilecek VEGA Tools-App Uzerinden saglanmaktadir.

o

Res. 24: Akilli telefonlara ve tabletlere kablosuz baglanti

1 Gésterge ve ayar modUilli
2 Sensor
3 Akilli telefon/tablet

PACTware/DTM'e sahip bir bilgisayardan

Bilgisayara kablosuz baglanti icin Bluetooth-USB adapt6rl ve entegre
Bluetooth fonksiyonuna sahip bir gdsterge ve ayar modull gereklidir.
Kumanda PACTware/DTM'e sahip bilgisayardan yapilir.

Res. 25: Bilgisayarlarin Bluetooth-USB adaptérii lizerinden baglantisi

1 Gésterge ve ayar modUilli
2 Sensér
3  PACTware/DTM'li bilgisayar

13.3 Kumanda 6l¢iim noktasindan uzak bir yerden -
Kablo baglantisi var

Dis gésterge ve ayar birimlerinden

Bunun i¢in VEGADIS 81 ve 82 dig gdsterge ve ayar birimleri mevcuttur.
Kumanda bunlarin igine entegre edilmis gésterge ve ayar modulu tusla-
ryla yapilir.

VEGADIS 81, sensérden 50 m uzaga kadar monte edilebilir ve sensériin
direkt elektronigine baglanir. VEGADIS 82, sinyal kablosunun i¢inde
herhangi bir noktaya kadar sokulur.
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Res. 26: VEGADIS 81’in sensére baglanmasi

Gli¢ kaynagi/Sinyal ¢ikisi - Sensér

Sensdr

Baglanti borusu Sensér - Dis gbsterge ve ayar birimi
Dis gésterge ve ayar Unitesi

Gésterge ve ayar modlilii

AN =

®

Res. 27: VEGADIS 82'nin sensdre baglanmasi
Gli¢ kaynagi/Sinyal ¢ikisi - Sensor

Dig gdsterge ve ayar Unitesi

Gdsterge ve ayar mod(ilii

4 ... 20 mA/HART sinyal kablosu

Sensor

AN WN =

PACTware/DTM'e sahip bir bilgisayardan
Sensore bir bilgisayar tizerinden PACTware/DTM ile kumanda edilir.

®

==

Res. 28: VEGADIS 82'in sensére olan baglantisi, PACTware'li kisisel bilgisayardan
kumanda

1 Glg kaynagi/Sinyal ¢ikisi - Sensér

2 Dis gosterge ve ayar Unitesi

3 VEGACONNECT

4 4... 20 mA/HART sinyal kablosu
5 Sensér

6

PACTware/DTM'li bilgisayar

13.4 Olciim noktasindan farkli yerde kontrol - Hiic-
resel ag lUizerinden kablosuz

PLICSMOBILE radyo modiild, tercihen iki hiicreli gévdesi olan bir plics®
sensorune takilabilmektedir. Bu, élgim degerlerini iletir ve sensériin
uzaktan parametrelenmesini saglar.

Res. 29: Mobil telefon agindan ile élgiim degerlerinin iletiimesi ve sensériin uzaktan
parametrelenmesi

13.5 Alternatif kumanda programi

DD kontrol programiari
Cihazlarin, AMS™ ve PDM gibi DD kontrol programlari i¢cin Enhanced
Device Description (EDD) olarak cihaz tanimlari mevcuttur.

Dosyalar www.vega.com/downloads ve " Software" internet adresinden
indirilebilir.

Field Communicator 375, 475
Cihazlarin, Field Communicator 375 veya 475 ile parametrelenebilmesi
icin EDD cihaz tanimlari mevcuttur.

EDD'nin field communicator 375 veya 475'e entegre edilebilmesi igin,
Ureticiden temin edilebilen "Easy Upgrade Utility" yaziimina ihtiya¢ vardir.
Bu yazilim internet ortaminda guncellestirilir; Greticinin izin vermesiyle
yeni EDD'ler otomatikman yazilimin cihaz kataloguna alinir ve daha sonra
bir field communicator'a aktarilabilirler.

16
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Guvenlik konsepti

14 Givenlik konsepti

14.1 Safety Integrity Level (SIL) (giivenlik biitlinliigu
seviyesi)

Arka plan

Proses ve uretim sistemleri ya da makineler tehlikeli sekilde bozuldukla-
rinda insanlara, gevreye ve sirket mulkiyetine zarar verebilir. Bu arizalarin
riski fabrika igsletmesi tarafindan degerlendiriimeye alinmalidir. Bundan
bagimsiz olarak hata 6nleme, hatayi tanima ve hatayi kontrol altina alma
gibi énlemlerle risk azaltiimalidr.

Risk azaltma yoluyla tesis giivenligi

Tesis glivenliginin, glvenlikle ilgili komponentlerin dogru ¢calismasiyla
ilgilenen koluna iglevsel glvenlik denilmektedir. Bu tlr guivenlik araclariy-
la calisan sistemlerde (SIS) kullanilan komponentler bu nedenle amaca
uygun fonksiyonlarini (Guvenlik fonksiyonu) tanimlanmis, yiksek dederde
bir olasilikla yerine getirebilmelidir.

Standartlar ve glivenlik kademeleri

Bu tir komponentlerden beklenilen giivenlik gereksinimleri IEC 61508 ve
61511 Uluslararasi Standartlarinda belirlenmistir. Bu standart, cihazlarin
glvenliginin birbirleriyle ayni veya benzer sekilde degerlendirilmesi igin
dlciit koyar ve tim diinyada yasal giivenlige katkida bulunur. istenilen
risk azaltma 6nlemlerine bagli olarak gtivenlik sinifi dérde ayrilir (Riski en
dulsUk olan SIL1'den, en yuksek risk kategorisini gosteren SiL4'e kadar-
SIL=Safety Integrity Level-)

Ozellikler ve kosullar

Guvenlik araglariyla ¢calisan sistemlerde kullanilan cihazlarin gelistiriime-
lerinde hem sistematik hatalarin olmamasina hem de tesadiifi hatalarin
taninmasina ve kontrol altina alinmasina dikkat edilir.

IEC 61508 (2. baski) geregince islevsel glvenlik agisindan bakildiginda
en 6nemli 6zellikler ve gereksinimler sunlardir:

e Guvenlikle ilgili anahtarlama pargalarinin i¢ kontrolt

e Yazilim gelistirmenin daha kapsamli standardizasyonu

e Hata durumunda guvenlikle ilgili ¢cikiglarin tanimlanmis glivenli bir
konuma gegisi

e Tanimlanmig glvenlik fonksiyonunun bozulma olasiliginin irdelenmesi

e Guvenli olmayan kullanim ortaminda guvenli parametreleme

e Tekrarl test

Safety Manual

Parcalarin SIL yeterligi islevsel glivenlik hakkinda bir el kitabinda (Safety
Manual) aciklanmigtir. Burada uygulayiciya ve planlayiciya giivenlik
araclariyla calisan sistemin planlanmasi ve kullanilmasi igin giivenlikle
ilgili gereken tim karakteristik veriler ve bilgiler anlatilmistir. Bu belge SIL
yeterlikli her cihazin yaninda verilimektedir, ayrica bu belgeye internet
sayfamizdaki arama segenegi lizerinden de ulasabilirsiniz.

14.2 BT Giivenligi

Genel bakis

Cihazin BT glvenligi olan modeli, IEC 62443-4-2 standartina gére
Uretilmistir veya hazirlanacaktir. Cihazin kademeli gtivenlik stratejisinin
6ngéraldigu sekliyle devreye girmesi icin, VEGA " Security Guidelines"
ve " Component Requirements" yonergeleri ve sartlar dikkate alinmalidir.
S6z konusu olan VEGA " Security Guidelines" yonergesini ve sertifikayi
web sitemizde, " Component Requirements" sartlarini ise " myVEGA "
sistemi Gzerinden bulabilirsiniz.

Defense-in-Depth stratejisi

Defense-in-Depth stratejisi, ¢cesitli BT glvenlik adimi iceren kademeli bir
guvenlik konseptidir. Sistem guvenligini, ag guvenligini ve sistem bilesen-
lerinin guvenlik stratejilerini kapsar.

Res. 30: Defense-in-Depth stratejisi
1 BT Givenliginin yénetimi

2  Sistem guvenligi

3 Cihaz giivenligi

4 Cyber tehlikeleri

Giivenlik kapsami
Cihaz, uygulama ydénergelerini yerine getirerek su tehlikelere karsi koru-
ma sunar:

e \Veri manipulasyonu (batunltgun ihlali)
e Denial of Service DoS (kullanilabilirligin ihlali)
e Casusluk (gizliligin ihlali)

Givenlik fonksiyonlari
Cihazin kanitlanmis guvenlik islevleri sunlardir:

e Kullanici dogrulama

Olay hafizasi (logging)

Yazilim batinliginin denetimi
Kaynak yoénetimi

Kurtarma igin veri yedekleme

Radar
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15 Ebatlar

Gosterilen gizimler mimkiin olan proses baglantilarinin yalnizca bir
kesitidir. Daha fazla 2D ve 3D ¢izimi yaygin olarak kullanilan formatlarda
www.vega.com adresindeki VEGAPULS 6X cihaz konfiglirator(i Gizerin-
den bulabilirsiniz.

VEGAPULS 6X, plastik horn anten

125 mm
(4.92')

25mm
(0.10%

(1181

300 mm

170 mm
(6.69")

98 mm
3.86")

(0.757)

s
S
&l
13
El
6mm
10.247

2107 mm
(421"
0115 mm
(4.53")

1 Montaj bilezigi
2  Manget flang
3 Adaptér flangi

VEGAPULS 6X, Entegre anten sistemli disli

EE e
52 2 42,5 mm 5,2 2 42,5 mm
o= (1.67%) o= (1.67")
@ ®
1 DisliG%
2 DisliG1%z

3 Disli 12 NPT

VEGAPULS 6X, kapsiillii anten sistemli flang

24 mm
(0.94")

I

i

]

20 mm

0.79")
89 mm
(3.50")

3mm
0.127)

=t

-

(5.08")

i
£ 8
B 045 mm | g%
Eo .77 5
~ie 2102 mm
(4.02")
= g
E 2 S E
8= l g8 e o
oS -
(L °
el
£(& ﬁ
w|o
£lo 075 mm £ B
g5 (295" g
2138 mm
(5.43")

713"

1 Flang DN 50
2  Flans DN 80

3  +250 °C'ye kadar DN 80 flans

VEGAPULS 6X, lens antenli flang

11,5 mm
(0.45")

1 Flang DN 100

2  Déner baglantisi olan flans DN 100

3 4200 °C'ye kadar déner baglantisi olan flans DN 100
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Ebatlar

VEGAPULS 6X, hijyenik baglanti
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1 Kelepge 2" PN 16 (DIN 32676, ISO 2852)
2 Boru vida baglantisi DIN 50 PN 16 (DIN 11851)
3  Kelepge destegi DN 50 Form A (DIN 11864-1)

VEGAPULS 6X, huni anten

EH
59,5 mm
(2.34")

100 mm
(3.94")

240 mm
(1.58")

@

1 Digli model
2  +250 °C'a kadar isilarda kullanilan 1si1 adaptérii olan digli model

3 Flang modeli
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Sensorlerin ve degerlendirme sistemlerinin teslimat kapsami, uygulanmasi, kullanimi ve isletme talimatlari hakkindaki bilgiler basimin yapildi§i zamandaki mevcut bilgile-
re uygundur.
Teknik degisiklikler yapma hakki mahfuzdur
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